Solution for researching

Prensa De Laboratorio Automatica De Alta Presion Con
Calefaccion De 90 Toneladas, Plato De 300X300 Mm, Precision
De Presion Del 0.2%, 200 Grados C

Numero de articulo: XP62

Introduccion

Descubra la prensa automatica de laboratorio
de alta presién de 90 toneladas con platos
calefactados de 300x300 mm, que ofrece una
precision de presidon del 0.2% y control de

temperatura PID hasta 200°C. Ideal para la
fabricacién de electrodos de baterias,
conformado de polimeros de alto rendimiento,

encapsulado de semiconductores y curado de
compuestos. Solicite un presupuesto hoy.

Aprende mas

Aplicacion Descripcion Beneficio Clave

Fabricacién de Electrodo
Seco para Baterias de Litio

Conformado de Polimeros
de Alto Rendimiento

Encapsulado de
Dispositivos
Semiconductores

Curado de Compuestos
Termoestables

Compactacién de Polvos
para Estudios de
Sinterizado

Laminacién y Sinterizado
de Pelicula de PTFE

Compactacién de materiales activos en polvo y aglutinantes en ldminas de electrodo densas
bajo calor y presion controlados con precision. La capacidad de 90 toneladas y la temperatura
uniforme aseguran una densidad homogénea y una fuerte adhesién a los colectores de
corriente.

Moldeo por compresién de termoplasticos avanzados como PEEK, poliamidas y ldminas de PTFE
a temperaturas de hasta 200°C. Los precisos perfiles de temperatura y presién del sistema
permiten la produccién de peliculas y placas de polimero delgadas, planas y dimensionalmente
estables.

Unién y encapsulado de area grande y alta presion de chips semiconductores, obleas o
paquetes. La precision de presion del 0.2% asegura un sellado uniforme sin dafiar las delicadas
estructuras electrénicas.

Curado por compresion asistido por calor de laminados compuestos gruesos reforzados con
fibra, como prepregs de fibra de carbono. Los ciclos programables permiten etapas controladas
de calentamiento, aplicacidn de presidn y enfriamiento para lograr un entrecruzamiento
6ptimo.

Preparacion de compactados verdes a partir de polvos cerdmicos o metalicos para su posterior
sinterizado. La alta presion y los tiempos de espera programables de la prensa producen una
densidad verde uniforme, un requisito previo para cuerpos sinterizados sin defectos.

Apilamiento y unién de peliculas de PTFE bajo calor y presién simultdneos para crear laminas
gruesas y homogéneas. La distribucién uniforme de la temperatura previene la delaminacién y
asegura propiedades eléctricas y mecanicas consistentes.

Maximiza la densidad del electrodo y la
conductividad eléctrica, conduciendo a una
mayor capacidad de la bateria y vida util del
ciclo.

Produce piezas sin huecos, mecénicamente
robustas, con excelente acabado superficial y
tolerancia de espesor repetible.

Produce paquetes herméticos con estrés
minimizado, criticos para microelectrénica de
alta fiabilidad.

Entrega componentes compuestos de alta
resistencia, totalmente consolidados, con huecos
minimos.

Mejora la reproducibilidad en la investigacion de
materiales y el desarrollo de nuevos procesos de
sinterizado.

Da como resultado ldminas monoliticas con
resistencia quimica y rigidez dieléctrica
superiores.

Modelo

Fuerza Maxima
Precisién de Presién
Temperatura de Trabajo

Control de Temperatura

XP62 —
0 - 90 Toneladas (900 kN)
+0.2%

0 - 200 °C (méx. 200 °C)

PID programable, pantalla tactil de 7 pulgadas

Control hidraulico automatico PIDS
Sensor de presion de alta precision
Disefiado para prensado en caliente de precision a media temperatura

Programacién y monitoreo de perfiles de multiples pasos
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Parametro Especificacion Observaciones

Potencia de Calefaccién del Plato 3500 W Calentamiento suave y uniforme sin sobreimpulso
Tamafio del Plato 300 x 300 mm —

Presién Superficial Méxima ~100 Bar (10 MPa) Capacidad de compactacion resistente

Alimentacién Eléctrica AC 220 V /50 Hz, monofésico; aprox. 15.9 A Requiere toma de corriente dedicada de 16 A
Dimensiones Externas 600 x 520 x 650 mm (An x Pr x Al) Disefio de sobremesa de perfil bajo

Peso Neto 350 kg Resistente; asegure un soporte de carga de piso adecuado
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